KELine®

KELine® produktovy list

Spojovaci modul High Density, Category 6A

| P/N: KE-EXT-EA )

vlastnosti

HIGH DENSITY

slouzi ke spojeni pfeseknutych kabeld nebo nouzového prodlouzeni trasy
“low profile” konstrukce

beznéstrojova, rychla a jednoducha montaz

umoznuje prenos vSech vysokorychlostnich protokold véetné 10GBASE-T
zaruCuje Sifku pfenosového pasma 500 MHz

dokonale stinény vici Alien Crosstalk a elektromagnetickému ruseni

vhodny pro montaz na kabely s plnym jadrem
(garance plynotésného nekorodujiciho spoje)

i
% pouziti
> primarni (kampus), sekundarni (vertikalni kabelaz), terciarni
(horizontalni kabelaz)

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T

IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM

Sirokopasmoveé digitalni aplikace s nizkym BER

multimedialni pfenosy jako napf. digitalni a analogové video a hlasové sluzby

mechanické vlastnosti

Vhodny pro montaz na kabely s plnym jadrem od AWG 24 do AWG 22
Vhodny pro kabely s vnéj§im primérem od 5 do 9,5 mm

Material pouzdra poniklovana slitina zinku

Teplotni rozsah pfi provozu -40°C az +70°C

IDC reterminace min.20

Material IDC kontaktu vysoce pevnostni fosfor-bronzova slitina

Platovani IDC kontaktu 100 mikronova slitina cinu

elektrické vlastnosti pii 20°C

Proudové zatizeni 1,25A max
Kontaktni odpor IDC 20 mQ max
1000V DC/AC 1 minuta C vuci C
1500V DC/AC 1 minuta C vUci stinéni
Izolaéni odpor 500 MQ

Elektricka pevnost





